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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
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Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  
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BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und kompetenter 
Partner der Elektronikindustrie. Durch langjährige Erfah-
rung haben wir uns als innovatives und expandierendes 
Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes, der 
Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine 
solide Marktposition gesichert. Führende Unternehmen der 
Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkom-
petenz und Produkte der Firma BJZ.

www.bjz.de


